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投资者关系活动记录表 

编号：2025-IR-011 

投资者关系活动

类别 

■ 特定对象调研   ⃞ 分析师会议 

■ 媒体采访       ⃞ 业绩说明会 

⃞ 新闻发布会     ⃞ 路演活动 

  ⃞ 现场参观       ⃞ 其他 

参与单位名称 华福证券、犀牛财经 

时间 2025 年 08 月 15 日  

地点 广州 

上市公司参会人

员姓名 

1、 副总经理、董事会秘书 李瑾懿 

2、证券事务部 葛淳 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、投资者提出的问题与公司的回复情况。 

Q1：上半年毛利率同比下降 4.28 个百分点，主要受部分产品价格承

压影响，公司未来将采取哪些措施缓解价格压力？ 

A1：公司已经采取了供应链降本的措施，但是鉴于生产环节的周期较

长，一般需要 3-6 个月，新芯片出来以后还有一定的终端导入时间，

所以对报表的积极影响会出现滞后性。另一方面，毛利率同比下降，

主要是受部分产品细分市场竞争激烈影响导致的价格承压。根据公司

2025 年半年报披露信息，物联网摄像机产品线毛利率同比下降较多，

应用处理器产品线的毛利率趋于稳定，约 38%左右。鉴于此，我们也

一直在积极投入新方案开发、新市场和应用拓展的工作，会陆续释放

积极的效果，并结构性改善综合毛利率。上半年至今，基于公司产品

的新方案，诸如智能录音笔、新品牌客户智能门锁等等陆续上市，这

些都是证明。再则，新的高技术附加值产品的推出也会长期带动毛利

率的改善，无论是已经发布的芯片还是在研项目都是这个目的，期待



尽快释放经济效益。 

Q2：在市场竞争加剧的背景下，虽保持市场份额，但营收同比下降

3.02%，公司接下来将如何调整市场策略以实现营收增长？ 

A2：市场竞争加剧这个趋势基本上还是有一定预判的，因为我们是在

好的赛道，有发展前景的市场，所以公司上市以后一直致力于丰富产

品线、拓展芯片应用领域、并加大客户渗透和开拓。这些措施有些已

经做了，如上述第一问提到的一些新的方案和应用，更有今年上半年

陆续发布的新的芯片产品，诸如可应用于 AI 眼镜和 AOV 摄像机等的

AOV 低功耗视觉芯片，应用于 AI 耳机、蓝牙透传模块等的低功耗蓝

牙芯片，或者专门针对智能门锁的低功耗锁控芯片等等。公司也还在

基于自身掌握的技术优势，结合对市场趋势的判断规划更多的芯片产

品，比如从硬件角度增加芯片的智能化处理能力，持续提升图现象信

号处理能力、持续降低功耗指标等等，以进入更多细分市场，如运动

相机、AI 相机、机器人等等。 

Q3：上半年研发投入稳定略增，研发人员数量同比增长 4.71%，且新

取得多项专利及知识产权，公司这些研发成果将如何转化为市场竞争

力？ 

A3：公司的知识产权都是围绕公司的产品和市场在布局，所以我们的

研发成果从源头就确保了技术的新颖性、创造性和实用性，加之我们

有完善的知识产权管理体系对产品实施保护、有多年积累的产品化经

验，可以较稳健地开拓市场，使研发成果既有产品和技术优势，又尽

可能避免知识产权的争议和纠纷。再结合公司积极的市场拓展和积累

多年的客户资源，这些投入会落地成为逐个的客户的支持和立项，并

实现销量。而被客户认可和下单，就是产品具有市场竞争力最有力的

证明。 

Q4：归母净利润和扣非归母净利润均为负值，针对现金流紧张的问题，

公司将采取哪些改善措施？ 

A4：公司当前现金流稳定，运营正常。归母净利润和扣非归母净利润

均为负主要受短期市场竞争加剧、产品价格承压影响，导致阶段性波

动。公司已通过供应链优化、丰富产品线及拓展新应用领域等举措在

改善。我们有信心克服短期挑战，持续提升盈利能力，为未来发展奠

定坚实基础。 

Q5：公司产品广泛应用于多个物联网领域，在智能家居、智慧安防等

核心领域，未来将如何强化市场优势？是否有针对性的产品迭代或市

场拓展计划？ 



A5：结合人工智能和物联网发展及融合的趋势，我们需要继续通过技

术创新和升级强化产品优势，比如持续提升算力、降低功耗、提高集

成度；以及针对不同细分市场，精进相应芯片系列的差异化指标，比

如针对智能视觉类不断提升 ISP，丰富算法应用模型等。公司推出的

KM01A、KM01W 等芯片支持 AOV 模式，在低帧率下实现整机低功

耗运行，同时具备出色的图像采集能力，适配猫眼锁、可视门铃、低

功耗电池摄像机以及智能眼镜等多种场景。同时公司在开发基于大语

言模型（LLM）和大视觉模型（LVM）技术的本地化、场景化中小模

型，并将其与智能化芯片协同，努力实现在端侧或边缘侧的落地。针

对边缘侧和端侧设备算力受限问题，公司对模型参数与运行框架进行

优化，已积累如语音降噪、人车非识别、防抖等多种轻量级 AI 算法

模型。基于公司芯片方案的 KM02X 边缘计算万物识别解决方案已经

推出。基于公司 SoC 芯片并对接云端大模型的多款 AI 应用产品也已

陆续上市，公司通过与云端大模型做好对接，满足了更广泛、全面的

智能化处理需求。在蓝牙芯片、人机交互芯片等方面同样有新的成果

和规划，如第五代蓝牙音频芯片支持双模通信，适用于 AI 耳机等智

能音频设备，更新一代的低功耗蓝牙芯片在设计中。 

在市场拓展方面，如回邮中同类问题的回复，公司会持续深耕智能硬

件，巩固与现有客户的良好合作，深挖市场潜力，并积极探索工业/行

业应用、机器人等更广泛领域的应用。 

Q6：公司新发布的 2025 员工股权激励草案中为何从三个方面设置考

核指标？  

A6：营收是企业经营业务开展情况的直观体现；公司主营业务是芯片

设计与销售，产品销售数量的增长是营收增长的主要原因；企业目前

重要的发展战略是开发新产品、拓展新市场和新客户，以实现营收增

长和综合平衡发展。鉴于此，我们设置了三类指标。 

Q7：公司中报提到回片的芯片主要用于哪些场景？ 

A7：2025 年上半年回片的芯片涉及低功耗视觉芯片、低功耗蓝牙芯

片、低功耗锁控芯片等等，还有几颗芯片已经流片，在验证中或者待

回片。这些芯片根据不同的特点，可以面向典型或非典型摄像机场景、

智能眼镜方案、智能玩具、AI 耳机、智能门锁、儿童相机、边缘智能

视觉识别、人机交互、充电桩等场景。 

Q8：公司第五代蓝牙音频芯片的发布背景是什么？ 

A8：基于公司积累多年的蓝牙、音频、低功耗等技术，公司于 2025 年

前上半年发布了新一代低功耗蓝牙芯片 AK1080 系列，该芯片突破了

过往传统蓝牙音箱、玩具或锁控类应用，更可以适用于 AI 耳机、智



能头盔等智能穿戴类应用，后续还有更高性能的芯片在开发中。  

Q9：看到公司半年报中新增了智能终端应用的分类？ 

A9：是的。公司芯片可以广泛赋能智能硬件。随着端侧需求的兴起和

公司在人工智能技术的布局和实践，近期陆续有不少基于公司芯片并

具有智能化处理能力的方案和终端产品推向市场和终端用户，未来还

会有更多新的终端应用推出。鉴于此，我们对阶段性的成果做了梳理

和总结。 

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明 

本次交流活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。 

日期 2025 年 08 月 15 日 

会议记录人：葛淳  填表人：葛淳  填表日期：2025-08-15 

 


